
13:00 受け付け開始、小展示会場オープン
13:50（開会）幹事の挨拶と進行の説明
14:00（講演-1）マイクロLEDと半導体パッケージ技術の融合
①マイクロLEDアッセンブリーに変革をもたらすパッケージ技術：北原洋明、10分
②半導体チップレット技術の進化がもたらすインパクト：西田秀行氏、25分
14:40休憩（10分）
14:50（講演-2）酸化ガリウムの実用化と今後の展望、次の新材料の出現： 講演40分（Q&Aを含む）

京都大学工学研究科 工学基盤教育研究センター(兼)電子工学専攻講師 金子健太郎氏
15:30休憩と小展示見学（30分）
16:00（講演-3）液晶ディスプレイ技術で実現する多様なディスプレイとその応用展開： 講演40分（Q&Aを含む）

シャープディスプレイテクノロジー株式会社 開発本部次世代技術開発統轄部 統轄部長 箕浦潔氏

16:40休憩（10分）
16:50（講演-4）ディスプレイ産業の最新状況： 講演40分（Q&Aを含む）
みずほ証券株式会社 エクイティ調査部グロ－バル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサ一チ、シニアアナリスト中根康夫氏

17:30休憩と交流（30分）：この間に集合写真撮影および配膳、小展示見学
18:00～19:30 会食と交流、フリーディスカッション
19:30閉会

第40回 FPDフォーラム プログラム
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第40回FPDフォーラム記念大会（2022年5月27日、ホテル日航プリンセス京都）：参加者総数95名

講演1-1:北原洋明 講演1-2:西田秀行

講演2:金子健太郎氏 講演3:箕浦潔氏 講演4:中根康夫氏

幹事挨拶:名雪稔 司会:中原名和幸

小展示（出展数：13社14小閒） 交流会 交流会
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第40回FPDフォーラム記念大会（2022年5月27日、ホテル日航プリンセス京都）


